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【書類名】要約書 

【要約】 

【課題】基板を均一に研磨パッドに押圧することができるトップリングを提供する。 

【解決手段】基板ＷＦを保持するためのトップリング３０２は、トップリングシャフト１

８に連結されたベース部材３０１と、ベース部材３０１に取り付けられ、ベース部材３０

１との間に基板ＷＦを加圧するための加圧室３２２を形成する弾性膜３２０と、基板ＷＦ

を吸着するための基板吸着面３３４ａおよび減圧手段３１と連通する減圧部３３４ｂを有

する多孔質部材３３４を含み、弾性膜３２０に保持される基板吸着部材３３０と、を含

む。 
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